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免責聲明 

 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所

取得的預測性資訊。 

 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可

能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能

來自於各種本公司所不能掌控的風險。 

 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看

法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負

責隨時提醒或更新。 
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會議議程 

 2020年第二季營運成果 

 2020年第三季業績展望 

問答時間 
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綜合損益表 
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營收趨勢 
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2020年第二季銷售分析 
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半導體/面板/醫療設備關鍵部件製造 

+22%  QoQ 

+82%  YoY 

非半導體製程及自動化設備 

+3%  QoQ 

-34%  YoY 

能源製程設備關鍵部件製造 

+3044%  QoQ 

+64%     YoY 
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資產負債表及重要財務指標 
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現金流量表 
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近期產業動態 
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SEMI持續調升半導體設備支出 2021年可望創700億美元歷史新高 

資料來源：SEMI,July 2020 

SEMI發佈半導體設備預測報告彙總 
單
位
：
十
億
美
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2018 2019 2020F 2021F

Europe 4.2 2.3 2.4 3.9

SEA/ROW 4 2.5 2.6 3

North America 5.8 8.1 7.1 7.3

Japan 9.4 6.2 7 7.9

Taiwan 10.2 17.1 14.5 15.9

Korea 17.7 9.9 12.3 15.9

China 13.1 13.4 17.3 16.6
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2020年第三季展望 
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非半導體製程及自
動化設備 

QoQ 

YoY 

京鼎 
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近期重要事件摘要 

 公司於8月14日配發2019年盈餘之現金股利，總額為新台幣

330,750仟元，每股約新台幣4元 

 竹南二廠預計於10月動土 
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Thanks for  
your attention 

京鼎精密科技 


